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Application

DE Haft- und Trennmittel fir den FFF 3D-Druck zum Auftragen auf das kalte oder heil3e
Druckbett vor dem Druck. Verbessert die Haftung der Bauteile auf dem beheizten Druckbett
und erleichtert das Ablésen nach dem Druck. Das Haftmittel l&sst sich mit Wasser oder dem
Bio-Circle Additive Cleaner 100 von der Platte entfernen.

e VOC-frei
e kennzeichnungsfrei gem. CLP-Verordnung
e wasserbasiert - nicht brennbar

Empfohlene Druckbetttemperaturen: PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C - 85 °C), ABS und
HIPS (90 °C — 100 °C).

EN Adhesive and release agent for FFF 3D printing for application to the cold or hot print bed
before printing. Improves the adhesion of the components on the heated print bed and makes
it easier to remove after printing. The adhesion agent can be removed from the plate with water
or Bio-Circle Additive Cleaner 100.

o VOC-free
¢ label-free according to CLP regulation
¢ water-based — non-flammable

Recommended print bed temperatures: PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C — 85 °C), ABS and
HIPS (90 °C — 100 °C).

FR Adhésif et agent de démoulage pour 'impression FFF-3D a appliquer sur le lit d'impression
froid ou chaud avant l'impression. Améliore I'adhérence des composants sur le it
d'impression chauffé et facilite le décollement aprés I'impression. Cet agent adhésif peut
étre retiré du cliché avec de I'eau ou avec le Bio-Circle Additive Cleaner 100.

e Sans COV
e sans étiquetage selon le reglement CLP
e abase d’eau — non inflammable

Températures recommandées du lit d'impression : PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C — 85
°C), ABS et HIPS (90 °C - 100 °C).

IT Adesivo e distaccante per la stampa 3D FFF da applicare al letto di stampa freddo o caldo
prima della stampa. Migliora 'adesione dei componenti sul letto di stampa riscaldato e facilita
la rimozione dopo la stampa. L’adesivo pud essere rimosso dalla lastra con acqua o con Bio-
Circle Additive Cleaner 10

e Senza COV
e esente da etichettatura secondo il regolamento CLP
¢ abase d’'acqua — non inflammabile

Temperature del letto di stampa consigliate: PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C — 85 °C), ABS
e HIPS (90 °C - 100 °C).
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ES Agente adhesivo y desmoldante para la impresion 3D FFF, para aplicar sobre la cama de
impresién fria o caliente antes de la impresion. Mejora la adhesion de los componentes a la
cama de impresion calentada y facilita el desmoldeo después de la impresion. El agente
adhesivo se puede eliminar de la placa con agua o con el limpiador Bio-Circle Additive Cleaner
100.

e Sin COV
¢ sin etiquetado segun el Reglamento CLP
¢ abase de agua, no inflammable

Temperaturas recomendadas para la cama de impresiéon: PLA (50 °C - 60 °C), PETG (60 °C
- 85 °C), ABS y HIPS (90 °C - 100 °C).

NL Hechtings- en scheidingsmiddel voor FFF 3D-printen, aan te brengen op het koude of
warme printbed véér het printen. Verbetert de hechting van de onderdelen op het verwarmde
printbed en vergemakkelijkt het losmaken na het printen. Het hechtingsmiddel kan met water
of Bio-Circle Additive Cleaner 100 van de plaat worden verwijderd.

o  VOC-vrij
e geen etikettering vereist volgens CLP-verordening
e Op waterbasis - niet brandbaar

Aanbevolen printbedtemperaturen: PLA (50 °C - 60 °C), PETG (60 °C — 85 °C), ABS en HIPS
(90 °C - 100 °C).

DK Heefte- og adskillelsesmiddel til FFF 3D-print til pafaring pa det kolde eller varme printbed
for print. Forbedrer komponenternes vedheeftning pa det opvarmede printbed og letter
aflgsningen efter print. Haefte midlet kan fjernes fra pladen med vand eller Bio-Circle Additive
Cleaner 100.

e VOC-fri
e maerkningsfri i henhold til CLP-forordningen
e vandbaseret — ikke breendbar

Anbefalede printbadtemperaturer: PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C — 85 °C), ABS og HIPS
(90 °C - 100 °C).

SE Haft- och separationsmedel for FFF 3D-utskrift for applicering pa kallt eller varmt
utskriftsunderlag fore utskrift. Forbattrar komponenternas vidhaftning pa det uppvarmda
utskriftsunderlaget och underlattar borttagningen efter utskrift. Haftmedlet kan avlagsnas fran
plattan med vatten eller Bio-Circle Additive Cleaner 100.

o VOC-fri
e markningsfri enligt CLP-férordningen
e vattenbaserad — icke brandfarlig

Rekommenderade temperaturer for skrivbordsunderlaget: PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C
— 85 °C), ABS och HIPS (90 °C - 100 °C).
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NO Haft- og separasjonsmiddel for FFF 3D-utskrift, til pafering pa kaldt eller varmt
utskriftsunderlag fer utskrift. Forbedrer komponentens vedheft til det oppvarmede
utskriftsunderlaget og letter lgsningen etter utskrift. Haftmiddelet kan fjernes fra platen med
vann eller Bio-Circle Additive Cleaner 100.

e VOC-ritt
o merkefri i henhold til CLP-forordningen
e vannbasert — ikke brennbart

Anbefalte trykkbettetemperaturer: PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C — 85 °C), ABS og HIPS
(90 °C - 100 °C).

FI Tartunta- ja irrotusaine FFF 3D-tulostukseen, levitetddn kylmalle tai kuumalle
tulostusalustalle ennen tulostusta. Parantaa komponenttien tarttuvuutta lammitettyyn
tulostusalustaan ja helpottaa irrottamista tulostuksen jalkeen. Tartunta-aine voidaan poistaa
levysta vedella tai Bio-Circle Additive Cleaner 100 -puhdistusaineella.

e VOC-vapaa
o merkintavelvollisuudesta vapautettu CLP-asetuksen mukaisesti
¢ vesipohjainen — palamaton

Suositellut tulostusalustan l[ampétilat: PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C — 85 °C), ABS ja
HIPS (90 °C — 100 °C).

PL Srodek antyadhezyjny i antyadhezyjny do druku 3D FFF do naktadania na zimne lub gorgce
t6zko drukarki przed drukowaniem. Poprawia przyczepno$¢ elementéw do podgrzewanego
tézka drukarki i utatwia ich oddzielanie po zakonczeniu drukowania. Srodek antyadhezyjny
mozna usung¢ z ptyty za pomocg wody lub $rodka Bio-Circle Additive Cleaner 100.

e Nie zawiera lotnych zwigzkéw organicznych
¢ nie podlega oznakowaniu zgodnie z rozporzgdzeniem CLP
e na bazie wody — niepalny

Zalecane temperatury stotu roboczego: PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C — 85 °C), ABS i
HIPS (90 °C — 100 °C).

CZ Adhezivni a separacni prostiedek pro 3D tisk FFF, ktery se nanasi na studené nebo horké
tiskové loZze pred tiskem. ZlepSuje pfilnavost souasti na vyhfivaném tiskovém lozZi a
usnadnuje jejich odstraniovani po tisku. Adhezivni prostfedek Ize z desky odstranit vodou nebo
Cisticim prostfedkem Bio-Circle Additive Cleaner 100.

e BezVOC
e bez oznaceni podle nafizeni CLP
e na vodni bazi — nehoflavy

Doporucené teploty tiskové podlozky: PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C — 85 °C), ABS a
HIPS (90 °C — 100 °C).
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SK Adhezivum a separacny prostriedok pre 3D tla¢ FFF na nanasanie na studeny alebo horuci
tlacovy stol pred tlaCou. ZlepSuje prifnavost komponentov na vyhrievanom tlaovom stole a
ulahcuje ich odlepenie po tla¢i. Adhezivum sa da z dosky odstranit vodou alebo prostriedkom
Bio-Circle Additive Cleaner 100.

e BezVOC
e bez oznacenia podla nariadenia CLP
e navodnej baze — nehorfavy

Odporucané teploty tlaCovej podlozky: PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C — 85 °C), ABS a
HIPS (90 °C — 100 °C).

RO Agent de aderenta si separare pentru imprimarea 3D FFF, care se aplica pe patul de
imprimare rece sau cald inainte de imprimare. Tmbunétét,egte aderenta componentelor pe patul
de imprimare incalzit si faciliteazé detasarea dupa imprimare. Agentul de aderenta poate fi
indepartat de pe placa cu apa sau cu Bio-Circle Additive Cleaner 100.

e Fara COV
o fara etichetare conform regulamentului CLP
e pe baza de apa — neinflamabil

Temperaturi recomandate pentru patul de imprimare: PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C — 85
°C), ABS si HIPS (90 °C - 100 °C).

LT Lipnumo ir atskyrimo priemoné, skirta FFF 3D spausdinimui, kuri prieS spausdinimg tepama
ant Salto arba karsto spausdinimo lovio. Pagerina detaliy sukibimg su Sildomu spausdinimo
loviu ir palengvina jy nuémimg po spausdinimo. Lipnumo priemone nuo plokstés galima
nuvalyti vandeniu arba ,Bio-Circle Additive Cleaner 100“ valikliu.

e BeVOC
e be Zenklinimo pagal CLP reglamenta
e vandens pagrindu — nedegus

Rekomenduojama spausdinimo lovio temperatira: PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C — 85
°C), ABS ir HIPS (90 °C - 100 °C).

HU Tapado- és elvalasztészer az FFF 3D nyomtatédshoz, nyomtatas el6tt hideg vagy meleg
nyomtatéagyra felhordhat6. Javitja az alkatrészek tapadasat a f(itott nyomtatéagyon és
megkonnyiti azok levalasztasat a nyomtatas utan. A tapadoszer vizzel vagy a Bio-Circle
Additive Cleaner 100 tisztitészerrel eltavolithatd a lemezrél

e VOC-mentes
o a CLP-rendelet szerint jelélésmentes
e Vvizbazisu — nem gyulékony

Ajanlott nyomtatéagy hémérsékletek: PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C — 85 °C), ABS és
HIPS (90 °C — 100 °C).
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TR FFF 3D baski igin, baski éncesinde soguk veya sicak baski yatagina uygulanmak Uzere
tasarlanmis yapistirici ve ayirici madde. Isitilmis baski yatagina parcgalarin yapismasini
iyilestirir ve baski sonrasinda parcalarin gikariimasini kolaylastirir. Yapistirici madde, su veya
Bio-Circle Additive Cleaner 100 ile plakadan cikarilabilir.

e VOC icermez
o CLP Ydnetmeligi'ne gore etiketleme gerektirmez
e su bazlidir — yanmaz

Onerilen baski yatagi sicakliklari: PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C — 85 °C), ABS ve HIPS
(90 °C - 100 °C).
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HE Z2IE HE 2% PLA (50 °C — 60 °C), PETG (60 °C — 85 °C), ABS % HIPS (90 °C —
100 °C).
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